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ODPOWIEDZI/WYJAŚNIENIA

Dot.: Zaproszenia do składania ofert na,,Dostawę pieca wysokotemperaturowego
do wytopu szkieł specjalnych na światłowody"- nr postępowa nia: FZl9lL42l22

W związku ż pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego od uczestnikóW postępowania,
dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), poniżej zamieszczamy treść skierowanego
do ZamaWiającego pytania wraz z odpowiedzią.

1. Czy okrągła komora pieca jest Wymagana?
Odpowiedź:
Preferujemy komorę pieca w kształcie walca ze względu na bardżiej równomierny rozkład temperatury,
a także ze względu na konieczność zastosowania rury osłonowej w komorze pieca oddzielającej
elementy grzejne od strefy roboczej. Rura o przekroju kwadratowym, z pewnością byłaby znacznie
droższa w późniejszym serwisowaniu, a także mniej odporna mechanicznie od rury cylindrycznej.
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